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Uberraschung bei Altuntergriinden?

il Untergrund: Alte Holzdielen A spachtelmasse + Dispersion K3 Dispersionsgrundierung
oder OSB-Platten PLANIPATCH XTRA + ECO PRIM T PLUS
LATEX PLUS

Bodenspachtelmasse - zementar  [JJF Mikrofaser-Designbelagsklebstoff [ Designbelag (LVT)
FIBERPLAN XTRA ULTRABOND ECO 4 LVT

Top-Lésung fir kritische Untergriinde:

¢ Standfeste Spachtelmasse in Verbindung mit Latex-Vergutung,
einfache Verarbeitung mit entkoppelnder Wirkung; macht Bewegungen
im Untergrund maoglich ohne zu reif3en

e Einfacher und sicherer Aufbau auf bewegungsfreudigen Untergrdanden,
wie Holzdielen oder Holzwerkstoffplatten

e |m System mit MAPENET 150 auch zum Uberspachteln unterschiedlicher
Untergrunde geeignet

Vorteile:

¢ Maximale Sicherheit auf Problemuntergrunden durch optimalen
Verbund und Elastizitat

¢ Sichere Belagsverlegung durch ebene Oberflache mit
Planipatch Xtra + Latex Plus, da fugenfullend ohne einzufallen

* Kein Aufquillen der Holzdielen, da wasserarmes System

¢ Geringe Aufbauhdéhe, perfekt fur Sanierungen im Bestand

Geeignete Baustellen:
4 ¢ Altbausanierungen aller Art im privaten und gewerblichen Bereich

T 1 1 ¢ Besonders gut bei alten Holzdielen, OSB-Platten oder anderen
bewegungsfreudigen Untergrinden

¢ Auch geeignet auf anderen Problemuntergrinden, z.B. Metall,
PVC-Belagen, Altestrichen, Keramik




Die Systemlosung fiir Holzuntergrtinde

N
(& Sanierung bei alten

& MADE] Holzuntergrunden

WIR SANIEREN
DEUTSCHLAND

UNTERGRUND
Alte Holzdielen oder Span-/OSB-Platten

E PLANIPATCH XTRA + LATEX PLUS
Standfeste Spachtelmasse, zementar + elastifizierende Dispersion

« Konsistenz variabel einstellbar, dinn fur Flachenspachtelungen und standfest
far Anspachtelungen und Anrampungen
geschmeidig aufzuziehen und modellierbar, einfache Verarbeitung wie eine
standfeste Spachtelmasse
kein Einfallen auch bei gréoBeren Fugen, fur eine geschlossene Oberflache
schon beim ersten Auftrag
hohe Haftung, auf nahezu allen Untergrinden ohne Grundierung

ECO PRIM T PLUS
Dispersionsgrundierung — Konzentrat

« Zwischengrundierung als perfekte Vorbereitung zum nachfolgenden Ausgleichen
« sehr schnell trocknend, nur 10 Minuten Wartezeit im System auf gleicher Materialbasis
« Grundierkonzentrat, verdinnbar bis zu einem Mischungsverhaltnis von1: 4

FIBERPLAN XTRA
Bodenspachtelmasse, zementar — faserarmiert

« stabiler Flachenausgleich, rissiberbrickend mit optimaler Fasereinbindung
« auBergewodhnlich guter Verlauf, hohe Flachenleistung fur kellenschlagfreie Flachen
« dank spezieller Fasern sogar problemlos rakelbar

B ULTRABOND ECO 4 LVT
Mikrofaser-Designbelagsklebstoff
« Mikrofasertechnologie fur auBerordentliche Dimensionsstabilitat
und fugenfreie Flachen
« hohe Anfangshaftung, fUr eine sichere Belagsarretierung ohne
Verrutschen der Belage

A I DESIGNBELAG

Weitere Hinweise, Verbrauchsangaben und eine detaillierte Beschreibung aller Arbeitsschritte sind im entsprechenden

QuickGuide oder hier zu finden: wsd.mapei.de
(& MADE|
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